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Crise de 2008 — Reacao e Resultados

Ampla coordenacao mundial (G 20) evitou:

— Crise bancaria ainda mais aguda

— Depressao econdomica

®* nao reestabeleceu o0 crescimento sustentavel nas
economias maduras;

* impOs aumento acelerado do endividamento publico, em
um cenario de acentuada queda na atividade economica;

* Restricdo para implementacao de politica fiscal e
monetaria anticiclicas



Baixo Crescimento das Economias Maduras

2,2

% ao ano
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EUA Zona do Euro Emergentes

m média 2000-2007 m média 2008-2010

Fonte: Bloomberg



Fortalecer a relacao Sul-Sul
BRICS

BRICS: 25% do PIB mundial

e Paises emergentes
e Grande mercado interno com grande potencial
e Politicas para reducao das desigualdades sociais e regionais

Pais Economia | populagao
Mundial | mundial
China z i
India 42 29
Brasil 72 2
Russia 62 ge
Africa do Sul 252 259

Fonte: The world factbook

e Grande potencial de cooperacao em C,T&I




Divida Publica Bruta (% do PiB)
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Bolsas Mundiais — Destruicao de Riqueza

Destruicdo de rigueza mundial de quase USS 10 trilhGes

Em USD trilhGes

US$ 60 tri
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Fonte: Bloomberg



Brasil: Reservas Internacionais Robustas

(USS$ milhdes)

349. 437
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206.806
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Fonte: BCB



Brasil: Regime de Cambio Flutuante
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Brasil: Ampliacao do Colchao de Liquidez

O compulsério foi ampliado em mais de RS 186 bilhées em relagdo ao nivel
pré crise de 2008.
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Fonte: BCB



Criacao de Empregos

(milhoes em postos de trabalho)

1,9 1,9

1,8

0,9

2003 2004 2005 2006

* Dados de 2011 referem-se apenas aos
empregos celetistas informados pelo
CAGED até outubro

2,5

2007

1,8
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2,9

1,8 1,9

2009 2010 2011*

v'Fonte: RAIS e CAGED do TEM

v'Elaboragdo: Ministério da Fazenda



Brasil: PIB per Capita
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Brasil: Investimentos estrangeiros diretos

(USS milhoes)

48.438

Jan-Out —

2010* Jan-Out/2011



Brasil: Moderacao do Crescimento do PIB

acumulado em gquatro trimestres
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NOVO PERIODO
DESAFIOS
TRANSFORMAR C, T & | COMO EIXO ESTRUTURANTE DO
DESENVOLVIMENTO

PAPEL DO MCTI:

IMPULSO A NOVA
ECONOMIA BRASILEIRA

ECONOMIA DO FORTALECER O MERCADO

ECONOMIA VERDE E DE CONSUMO DE MASSA

CONHECIMENTO E ~
~ E DISTRIBUICAO DE
INFORMACAO CRIATIVA RENDg
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Inovacao: Falta de Protagonismo das Empresas

Japao (2008)
Coréia (2008)
EUA(2008)
Alemanha (2008)
Franca (2008)
Reino Unido (2010)

Chile (2008)
México (2007)
Argentina (2007)

Brasil (2010)
Russia (2009)
China (2009)

India (2008)

L Africa do Sul

0,17
0,13
0,19
0,15
0,34

0,17

0,57
0,62

0,82

0,59

514 0,54

B Empresas M Governo

1,07

1,22

1,87
1,8

2,45

2,69



Tecnologias da Informacao e Comunicagcao — TICs

Mercado Brasileiro

72 mercado de TICs
32 mercado de computadores

52 mercado de celulares

N\

Mercado de TIC no Brasil (2010)

Total TI USS85,1 bilhdes
Comunicacdo  USS 80,6 bilhdes
Total USS 165,7 bilhdes

\-

Gasto de TIC na América Latin

M

Participacao no total global

\_

Maior crescimento de 2010 8,8%

8%

J

[ Déficit comercial do setor

i

/

Em 2010: USS 18,9 bilhGes

\_




Tecnologias da Informacao e Comunicacao - TICs

Desafio: Fortalecer a cadeia nacional de TICs

[ Estrutura Legal de Apoio ao Setor J \

1.

2.

3.

Incentivos federais
e Leide Informatica: Lei n2 8.248 de 1991
e “LeidoBem”: Lein?11.196 de 2005 (necessaria maior integracao com SETEC)
e PADIS: Lei n? 11.484 de 2007 (semicondutores e displays — R&D incluido)
e Lein211.774 de 2008: Exportacao de software
e Nova MP: Desoneracao da folha para software (2011) — Plano Brasil Maior
e Certificado de Tecnologia Nacional: insumo para poder de compra
e PPB para area de informatica
— Nova politica de Tablets: estender para celulares, laptops, notebooks e
Televisores (MP354)
 Plano Nacional de Banda Larga
Financiamento para P,D&l
e BNDES
e FINEP:
— Inova Brasil, Subvencao Econdmica,
CT-INFO, Acoes Transversais.
e FUNTTEL,
Bolsas para P,D&l

e CNPq /




Tecnologias da Informacao e Comunicacao - TICs

Plano Estratégico de Tecnologias da Informagao MCTI

TRES BLOCOS DE ACOES:
1. Hardware e sistemas
2. Semicondutores e displays

3. Software e Servigos

* Plano Estratégico de Tecnologias da Informacao para o Brasil.

e Defesa € um setor estratégico dentro do Plano de TICs.




EFEITOS DA DIFERENCA DE P&D (2010)

Para importar uma tonelada de
circuitos integrados (US$ 848.871,43), o
Brasil precisa exportar...

21.445 toneladas de minério de ferro
(US$39,58/ton)

ou
1.742 toneladas de soja

(US$ 487,36/ton)

‘/ 1 v'Fonte: Alice Web, MDIC, Brasil, 2010. Consultaem 1  0/02/2011. Ton/US$ FOB. Circuitos importados. Minér  io de Ferro e Graos de Soja exportados



Centro Nacional de Tecnologia Eletronica Avancada

CEITEC S.A.

OCEITEC

wall” Solucoes em Semicondutores

Empresa publica, especializada no desenvolvimento e producdo de circuitos
integrados de aplicacao especifica (ASICs), com vistas a atender necessidades de
mercado com alto padrdo de qualidade, com destague para a agroindustria e
automacéao industrial.

#"c "‘:IL

R$ 400 milhoes




CEITEC — Curva de Aprendizado

))CEITE

Solucdes em Semicondutores
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Macro-objetivos e Programas

“'_’ f ggng er! lcguwres
Macro- Foco no Inovacao Visao de Gestao de
objetivos mercado futuro qualidade
Programas

. Negocios

2. Design

3. Producao

4. Pesquisa

5. Qualidade
6. Manutencao
7. Gestao




CEITEC - Design

+ Tape-outs.
+ Santana: 30 de abril, 31 de outubro. ABRiL 9 DE NOVEMBRO:
* Aurum: 31 de maio, 30 de novembro. AGOSTO
+ SINIAV: 31 de agosto. ABRIL
+ Chip do Boi 2 |

+ Testado, apmvadn e pronto para producdo. EM PRODUCAQ
+ Amostras de engenharia distribuidas. PEQUENOS LOTES

+ 31 de maio. JANEIRO 2012

« WIMAX: nivel MAC codificado.

+ 31 de dezembro - PROJETD SUSPENSO POR FALTADE
FINANCIAMENTO = = 7 =~ :

W




CEITEC S.A in the Midia — Chip do Boi

Jornal Valor Econdomico — 14/10/2011

Semicondutor Pedido de 1 milhdo de unidades pelo Ceitec chegaem 2012

‘Chip do boi’ comeca a ser
produzido na Alemanha

S,érqlo Ruck Bueno
De Porto Alegre

- Oprimeiro lote do chip de ras-
treabilidade bovina desenvolvi-
do pelo Centro Nacional de Tec-
nologia Eletronica Avancada
(Ceitec) entrou em produgdo em
escala comercial na fabrica da X-
Fab, em Erfurt, na Alemanha. A
encomenda é de 1 milhdo de uni-
dades, que estardo disponiveis
em janeiro de 2012, informou
ontem o presidente da estatal
vinculada ao Ministério da Cién-
cia e Tecnologia (MCT), Cylon
Gongalves da Silva.

Segundo o executivo, o Ceitec
optou pelo inicio da produgio no
exterior para atender os primeiros
clientes, cujos nomes nao sao reve-
lados, antes do inicio das opera-
¢6es da fabrica de semicondutores
em construgdo em Porto Alegre,
Pprevisto para o primeiro semestre
de 2012. “Estamos em fase final de
montagem dos equipamentos da
sala limpa”, explicou Cylon.

~ A X-Fab também & a fornece-
dora da tecnologia que serd utili-
zada na planta do Ceitec, e a pro-
dugdo de outros lotes na Alema-
nha dependera da procura pelo
chamado “chip do boi” antes da
conclusdo da fabrica em Porto
Alegre. A estimativa da estatal &
que a demanda pelo produto su-
pere 1,5 milhdo de unidades no
pais em 2012, com perspectiva
de expansdo anual de pelo me-
nos 10% nos dez anos seguintes.

O “chip do boi” foi um dos pri-
meiros circuitos desenhados pe-
lo Ceitec e comegou a ser desen-
volvido em 2007. Componente
do “brinco” utilizado nos siste-

da Silva, presid ‘

Ceitec: fase final d

Cylon Gongah

mas de rastreamento de gado, o
dispositivo de identificagio por
radiofrequéncia (RFID, na sigla
em inglés) & produzido com tec-
nologia de 0,6 micron e operaem
baixa frequéncia de 134,2 qui-
lohertz (kHz).

A empresa também estd traba-
lhando em outros dois modelos
de semicondutores para RFID.
Mas, ao contririo do “chip do
boi”, eles serdo fabricados no ex-
terior porque usam tecnologias
inferiores a 0,6 micron.

Um deles, de 0,18 micron, ope-
ra em ultra-alta frequéncia
(UHF) de 915 megahertz (MHz).
O produto foi desenvolvido para

o programa de identificagdo vei-
cular do Departamento Nacional
de Transito (Denatran) e tem
aplicages também no controle
de cargas, bagagens e mercado-
rias no varejo, como alternativa
a0 uso dos codigos de barras. O
Pprototipo ja estd em testes e a
producdo comercial deve come-
¢arem margo do ano que vem pe-
laTSMC, em Taiwan.

O protétipo do segundo chip,
produzido pela X-Fab na Mala-
sia, deve chegar para os primei-
ros testes no Ceitec até o fim des-
te més, informou Cylon. O semi-
condutor tem 0,35 micron de di-
mensdo, opera em alta frequén-

da sala limpa da fabrica em Porto Alegre

cia (13,56 MHz) e sera usado em
etiquetas para rastreamento de
produtos pereciveis.

Desde que o chip comegou a
ser implantado, a partir da doa-
¢ao dos primeiros equipamentos
pela Motorola, em 2001, o Ceitec
recebeu investimentos de apro-
ximadamente R$ 500 milhGes. A
maior parte dos recursos veio do
MCT, que neste ano também ga-
rantiu uma suplementagdo de
R$ 50 milhoes, além do orgamen-
to original de R$ 50 milhGes, para
garantir o inicio das operagdes
em 2012. Metade do valor ja foi
liberada e o restante sera repas-
sadono ano que vem.

Chip do Boiem

escala comercial

_ A Ceitec deu inicio & produ-
¢iio em escala comereial do Chip

dn Boi. O dispositivo de identifi-
cacho animal, que é elemento es-
sencial para rastreamento do re-
banho, deve superar 1,5 milhio
de unidades fabricadas em 2012.
Primeira empresa nacional a de-
senvolver semicondutor do géne-
ro, a Ceitec prevé que a taxa de
crescimento de producio seja de
{0% ao ano. “Os chips chegarao
a0 mercado em breve”, diz o pre-
sidente da empresa, Cylon Gon-

calves da Silva.

Jornal Correio do Povo — 14/10/2011

Ministério da
Ciéncia, Tecnologia
e Inovacdo

@O VERNO FEDERGAL

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



+ Mike
I CEO PO Box 302477
+64 9 414 1790 Offica North Harbour
; +64 9 414 1794 Fax North Shore City 0751
. +64 21 750 099 Mobile NEW ZEALAND
: - mike.gardner@zeetags.com
NI ." www.zeetags.co.nz
&

‘opportunity for 1

*CEITEC 5R

semiconductors

Projecao internaci

e: Michael Gardner [mailto:mike gardnerigizeetags.com|
Enviada em: terca-feira. 25 de ouiubro de 2011 20:35
Para: Dieter Schwanke

Assunto: FW: Contato atrav&eacute s do site — Ceitec

"o
’

Hi Dieter, et

_'//.-

The samples arrived today. They look vg;y--g‘ﬁ;rd, and they seem to read about t . s
distance as our current FDX tags do.

1) | would certainly like to get some pricing of these products. You can tell me what the price
points would be. 2) Do you ‘have a full range of visual tags to go with them? If so what 2
sizes? 3) Do you have male tags too? What are the sizes? 4) Do you mould and prin your o\
tags? 5) Do you supply any other tag manufacturers with your products? 6) Do you work with any
other tag manufacturers?

| WGUId ﬁkﬂ ta g.-.l.- R/ PRy M, M . e 1 e i T S T 18 SIGRN SY GLN I

Mike Gardner
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CEITEC S.A na midia — CTC 13000
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Brazilian Chip Maker Announces EPC UHF Chip

CEITEC expects that tags manufactured with the new IC, which has 1 kilobit of memory, will become available
in mid-2012.
By Claire Swadberg

QOct. 18, 2011—Having recently completed testing of its new EPC Gen 2 passive RFID chip, the CTC 13000,
CEITEC—a government-funded Brazllian semiconductor firm—aestimates that tags manufactured with its new chip will

become commercially available in June 2012, according to Marcelo Scares Lubaszewski, CEITEC's design and
institutional relations superintendent.

The tests followad a two-year collaboration between CEITEC and the Hewlett-Packard (HP) RFID Center of
Excellence (CoE), a research and development facility located in S8o Paulo, Brazil, to develop the tag. According to
Alexandre Quinze, CoE's senior director of research, development and IT, the ultrahigh-frequency (UHF) chip was
designed to offer the same functionality as other EFC UHF chips currently on the market, and to transmit at the
902.250 MHz, 915.250 MHz and 927.250 MHz bands, in order to meet the demand for such chips in Brazil and
elsewhere worldwide,




Complexo industrial da Saude

e

Mercado Mundial ;: US$ 1 trilhdo
Brasil: 1,2% do mercado mundial

v'Déficit comercial (2010): ~ US$ 10,2 bilhdes
v'"Mercado Publico de Saude:
*50% do mercado de saude

*25% da aquisicao de medicamentos

Compras Governamentais

Aquisicao de bens e servicos nacionais com margem de preferéncia I

de até 25% sobre produtos importados



Energia Limpa

Fomento a inovacao em energia limpa

Energia fotovoltaica

Desenvolver a cadeia até grau solar
\

i =

fEnergia Edlica

Deve aumentar sete vezes até 2014
(de 1 GW em 2011 para 7 GW em 2014)

g
(
Etanol: novas geracoes

PAISS (parceria FINEP e BNDES): R$ 4 bilhdes
v'Alta valor agregado

v'2° geracéao, 3° geracao e 4° geracao

.
r
Smart Grid

Implantacao de projeto piloto de rede elétrica inte

\_

ligente




e

Parques Tecnoldgicos para a Construcao Civil

Implanta¢ao do Parque de Inovagao e
Sustentabilidade do Ambiente Construido
PISAC

* Foco: Habitacao de interesse social

e Campus do Gama da Universidade de Brasilia — DF.

* Parceria entre MCTI, UNB, BRE (Building Research
Establishement) e CBIC

e Objetivos:
Estimular investimentos de governos e industria em
P&D&I na area de construcao civil;



Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturals CEMADEN
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Inundagoes = desllzamentos = 69% das ocorréncias
Maior nimero de fatalidades = deslizamentos de massa em encostas

s : - F ]




Projeto de pesquisa na plataforma continental

Recuperacao do Navio Cruzeiro do Sul e Maximiano par a Pesquisa
Oceanografica

Compra de navio para pesquisa: Parceria MCTI, Marin  ha do Brasil,
Ministério da Defesa, Petrobras, Vale e ANP.

Negociacao para construcdo de navio de pesquisa em estaleiro brasileiro




PROGRAMA VIVER SEM LIMITE

PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (2011-2014)

1 - Acesso a educacao:

. Busca ativa das criancas com deficiéncia em situa¢ 4o de pobreza
. Ensino de libras

2 - Inclusao Social:
. Flexibilizacdo do Beneficio de Prestacdo Continuada ( BPC)

3 - Atencao a Saude:
. Acesso a protese e ortese;
. Centro de Habilitacao e Reabilitacao

4 - Acessibilidade:

. Lancamento do portal de tecnologia assistiva em parc eria com 10 paises
. Criacéo do Centro Nacional de Referéncia em Tecnolo  gia Assistiva

. 20 centros juntamente com universidades
. Linha de Microcrédito subsidiada para equip. em tec nologia assistiva em
até R$25 mil

. Desoneracao de equipamentos em tecnologia assistiva de 160 milhdées ano

. Linhas de crédito da Finep para investimento em tecn  ologia assistiva e
para desenvolvimento de tecnologia



Extensao Tecnoldgica

TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS : Exposicéo FINEP de tecno logias
Verdes na RIO + 20, solucdes tecnologicas para reci  clagem e coleta de
materiais eletronicos

NOVO PROGRAMA DE COMUNICACAO PARA POPULARIZACAO DA
C,T&l

OLIMPIADAS DE MATEMATICA, CIENCIAS E TI

NOVA POLITICA PARA CVTs PARA INCLUSAO DIGITAL, ENSIN O

PROFISSIONALIZANTE E CIDADE DIGITAL




Politica Espacial Brasileira
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Nova Carteira de Projetos
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Nova Carteira de Projetos
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Veiculo Lancador Cyclone-4

O Cyclone surgiu como versao de uso civil derivada do missil SS-9;

Para o Cyclone-4 , os 1° and 2° estagios séo similares aos de seus antecessores: Cyclone-2 and
Cyclone-3;

Historico de lancamentos/sucessos: 228/222
(Cyclone-2: 106/106 (Baikonur); Cyclone-3: 122/116 (Plesestk))

Familia Cyclone LV: Pr|nC|pa|s fases de desenvolwmento

e --r_ _
Transfer to LV with
L2 higher pairformance
Transfer from combat Transfer to LV capability, LV equipping
missile with silo equipped with space with new 3 stage, new CS
launcher launch te LV slage, SC and MS, SC
with ground launch accommodation zone accommodation zane
2300C extension extension
[~ ]
2 2
3 (=
i e
Use of first and Use of first and second EI-" Use of firstand second | ||l ighuef
second stage with stage with #1 Y  stage with
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Sistemas de Lancamento Espacial Cyclone-4
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EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVACAO INDUSTRIAL
EMBRAPII (projeto piloto)

Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas - IPT

*Bionanotecnologia

Instituto Nacional de
Tecnologia - INT

*Energia e Saude

Cimatec /SENAI

«Automacao e manufaturas




EMBRAPII
P&D pré-competitivo

Fase intermediaria do processo inovativo
Essencial para a efetividade do processo inovativo

Exemplos:
Escalonamento
Prova de Conceito
Planta Demonstracéao

Escala
comercial

P&D
Basicos

Desenv.
tecnolégico

J

desenvolvimento e
a demonstracao
em escala
laboratorial

construcao de
plantas de elevada
capacidade
produtiva

descoberta e
fundamentacao
cientifica

Foco na solugao de
problemas
técnico-econémicos,
logisticos e
institucionais

Foco na solucao de
problemas
técnico-cientificos



Programa Ciéncia Sem Fronteiras

Areas Prioritarias:
Ciéncias Basicas, Engenharias e Areas tecnoldgicas

Modalidades de Bolsas e Metas Globais (2011 - 2015)

Bolsa Brasil Graduacao (1 ano) 27.100
Bolsa Brasil Doutorado (1 ano) 24.600
Bolsa Brasil Doutorado Integral (4 anos) 9.790
Bolsa Brasil P0s-doutorado ( 1ou 2 anos) 8.900
Bolsa Brasil Jovens cientistas de grande talento (3 anos) 860
Pesquisadores Visitantes Especiais no Brasil (3 anos) 390
Outras modalidades de bolsas 3.360
Total de bolsas do governo 75.000
Total de bolsas das empresas 26.000

(distribuidas entre as modalidades)
Total de bolsas 101.000



Programa Ciéncia Sem Fronteiras

Distribuicao das Bolsas de Estudo

Pais Quantidade
de bolsas
EUA 18.000
Reino Unido 10.000
Alemanha 10.200
Franca 10.000

Italia 6.000

Implementacdo de todas as bolsas prevista até 2014



Evolucao do Orcamento do MCTI
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FINEP — Resultado 2011

+52,68%

RS milhdo

2.250,0 :
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2500

+52,7%

Maiores
desembolsos e

>~ contratacoes da
historia da FINEP

Liberagoes* Contratagoes*

® 2008 ® 2009 2010 2011

v’ Libera¢des* 2011: RS 1,86 bilhdes (aumento de 52,7% em relacdo a 2010)

v'Contratagdes* 2011: RS 2,50 bilhées (aumento de 52,68% em relacdo a 2010)

Menos de 1% das empresas brasileiras crescem a mais de 20% ao ano.
(IBGE/Endeavor, 2011)

* Previsdo para 31-12-2011



FNDCT — Evolucao do Credito
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Evolucdo Orcamentaria do FNDCT

(fundos setoriais e recursos sob supervisao do FNDCT)

RS bilhdes constantes, IPCA (média anual/dez.2006) para 2000-2006
RS bilhdes correntes para 2007-2012

RS bilhGes constantes até 2006 e
RS bilhdes correntes a partir de 2007
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3,5 -
3,0 -

2,0 -
1,5 -

0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LOA PLOA



lquarius

Objetivo da Plataforma Aquarius: Modernizar e dinamizar a gestdo estratégica
do MCTI, garantir maior transparéncia e melhores resultados aos investimentos
publicos em CT&l

Principios de Gestao no MCTI

e Transparéncia para o Governo e a Sociedade na elaboracao e execucao

de politicas, programas e acoes estratégicas em Ciéncia, Tecnologia e
Inovacao — CT&l;

e Eficiéncia e eficacia na administracao, alinhadas com as principais
politicas de CT&l;

e Uso intensivo das tecnologias de informacao e comunicacao — TIC para
permitir maior controle social e facilitar modelos de gestao
compartilhada.



G OV ERNDO F E D ER AL

Ministério da
Ciéncia, Tecnologia
e Inovacgao

PAIS RICO E PAiIS SEM POBREZA

Ciéncia, Tecnologia e Inovacgao: Estratégia para o pais

Aloizio Mercadante
Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao

Brasilia, 13 de dezembro de 2011



